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ⅠⅠ 決算状況決算状況

２０１０年３月期２０１０年３月期 第１四半期第１四半期 （（200200９年８月７日）９年８月７日）
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15.3%

25.0%

14.4%

23.8%

21.5%

7.1% 2.5%

63.8%
8.1%

18.5%

Ⅰ 決算状況 事業部門別売上高構成比

09/6 865百万円
08/6 1,009百万円

【外側】
2010年3月期第１四半期

連結売上高
12,198百万円

【内側】
2009年3月期第１四半期

連結売上高
6,596百万円

その他その他 自動車関連生産設備事業自動車関連生産設備事業

FPD関連生産設備事業FPD関連生産設備事業

半導体関連生産設備事業半導体関連生産設備事業

物流機器及び
家電関連生産設備
事業（L&M ）

物流機器及び
家電関連生産設備
事業（L&M ）

09/6 2,261百万円
08/6 1,418百万円

09/6 990百万円
08/6 950百万円 09/6 7,778百万円

08/6 1,647百万円

09/6 303百万円
08/6 1,570百万円
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Ⅰ 第１四半期決算状況
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△465
△603 △710

1,0601,089
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6 ,596

12 ,198

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

対前年同期比対前年同期比 連結業績・受注状況連結業績・受注状況

売上高売上高

15,543

3 ,022

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

受注高受注高営業利益営業利益 経常利益経常利益 四半期純利益四半期純利益

青： 前第１四半期（2009年3月期第１四半期）実績
黄色： 今第１四半期(2010年3月期第１四半期)実績

単位：百万円

■売上高は、国内向けＦＰＤ関連生産設備を中心に■売上高は、国内向けＦＰＤ関連生産設備を中心に12,19812,198百万円（前年同期比百万円（前年同期比84.984.9％増）を計上。％増）を計上。

■営業利益■営業利益1,0891,089百万円、経常利益百万円、経常利益 1,0601,060百万円、四半期純利益百万円、四半期純利益はは683683百万円を計上（前年同期はそれぞれ損失計上）。百万円を計上（前年同期はそれぞれ損失計上）。

■受注高は、世界的な景気低迷を受け、各事業部門とも大幅減少。■受注高は、世界的な景気低迷を受け、各事業部門とも大幅減少。
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Ⅰ 決算状況 事業部門別実績 連結売上高

事業部門別売上高の状況

△14.3%8651,009その他

+84.9%12,1986,596合計

+59.4%2,2611,418Ｌ＆Ｍ

+4.2%990950半導体

+372.1%7,7781,647ＦＰＤ

△80.6%3031,570自動車

対前年同期比

増減率
2009/62008/6事業部門

単位：百万円

自動車
23.8%

ＦＰＤ
25.0%

Ｌ＆Ｍ
21.5%

その他
15.3%

半導体
14.4%

半導体
8.1%

その他
7.1%

Ｌ＆Ｍ
18.5%

ＦＰＤ
63.8%

自動車
2.5%

2008/6 2009/6

自動車関連設備は、世界的な完成車メーカーの不振の影響により、大幅減収（△自動車関連設備は、世界的な完成車メーカーの不振の影響により、大幅減収（△80.6%80.6%））

ＦＰＤ関連設備は、前期に受注した大型案件を着実に売上げ大幅増収（ＦＰＤ関連設備は、前期に受注した大型案件を着実に売上げ大幅増収（+372.1+372.1%%））

半導体関連設備は、半導体装置業界の不振が継続するも大型案件の売上により微増（半導体関連設備は、半導体装置業界の不振が継続するも大型案件の売上により微増（+4.2+4.2%%））

Ｌ＆Ｍ関連設備は、タイヤ関連事業の手控えはあったが、薄型テレビ等家電関連事業の売上等により増収（Ｌ＆Ｍ関連設備は、タイヤ関連事業の手控えはあったが、薄型テレビ等家電関連事業の売上等により増収（+59.4+59.4%%））

・・

・・

・・

・・

■■ FPDFPD関連が大幅増収、家電関連も好調。自動車関連は大幅減収。半導体関連は微増。関連が大幅増収、家電関連も好調。自動車関連は大幅減収。半導体関連は微増。
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Ⅰ 決算状況 事業部門別実績 地域別連結売上高

地域別売上高の状況

－－－その他

+84.9%12,1986,596合計

△36.8%102162欧州

△69.7%5821,923北米

△33.2%1,1351,698アジア

+269.1%10,3782,812日本

対前年同期比

増減率
2009/62008/6地域

単位：百万円

アジア
25.7%

日本
42.6%

北米
29.2%

その他
-

欧州
2.5%

2008/6 2009/6

アジア
9.3%

北米
4.8%

その他
-

日本
85.1%

欧州
0.8%

日本国内向けは、自動車関連が減少したが、ＦＰＤ関連設備の大型案件の売上により、大幅増収（日本国内向けは、自動車関連が減少したが、ＦＰＤ関連設備の大型案件の売上により、大幅増収（+269.1+269.1%%））

アジア向けは、ＦＰＤ関連等を売上げたが、ハードディスク関連設備が好調であった前年同期比では減収（△アジア向けは、ＦＰＤ関連等を売上げたが、ハードディスク関連設備が好調であった前年同期比では減収（△33.2%33.2%））

北米向けは、自動車関連の大幅減により減収（△北米向けは、自動車関連の大幅減により減収（△69.7%69.7%））

欧州向けは、同地域の景況悪化の影響により減収（△欧州向けは、同地域の景況悪化の影響により減収（△36.836.8%%））

・・

・・

・・

・・

■自動車関連事業の減収などにより、海外は減収。国内はＦＰＤ関連を中心に大幅増収。■自動車関連事業の減収などにより、海外は減収。国内はＦＰＤ関連を中心に大幅増収。
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事業部門別受注高の状況

半導体
11.6%

その他
6.8%

Ｌ＆Ｍ
18.9%

ＦＰＤ
46.4%

自動車
16.3%

半導体
14.0%

その他
26.5%

Ｌ＆Ｍ
27.6%

ＦＰＤ
21.6%

自動車
10.3%

△24.2%8021,058その他

合計

Ｌ＆Ｍ

半導体

ＦＰＤ

自動車

事業部門

15,543

2,931

1,803

7,219

2,531

2008/6

3,022

834

422

652

311

2009/6

△80.6%

△71.5%

△76.6%

△91.0%

△87.7%

対前年同期比

増減率

単位：百万円

Ⅰ 決算状況 事業部門別実績 連結受注高

2008/6 2009/6

自動車関連生産設備は、北米、国内メーカーともに設備投資の手控えが続き、大幅減少（△自動車関連生産設備は、北米、国内メーカーともに設備投資の手控えが続き、大幅減少（△87.7%87.7%））

ＦＰＤ関連生産設備は、国内メーカー向けの受注は継続しているが、好調であった前年同期比では大幅減少（△ＦＰＤ関連生産設備は、国内メーカー向けの受注は継続しているが、好調であった前年同期比では大幅減少（△91.0 91.0 %% ））

半導体関連生産設備は、市場全体が低調であり、大型案件を受注した前年同期比では大幅減少（△半導体関連生産設備は、市場全体が低調であり、大型案件を受注した前年同期比では大幅減少（△76.6%76.6%））

Ｌ＆Ｍ関連生産設備も、タイヤ関連の減少に加え、家電関連も受注減少（△Ｌ＆Ｍ関連生産設備も、タイヤ関連の減少に加え、家電関連も受注減少（△71.5%71.5%））

・・

・・

・・

・・

■各事業部門とも、好調であった前年同期比では大幅減少。■各事業部門とも、好調であった前年同期比では大幅減少。
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事業部門別受注残高の状況

半導体
6.9%

Ｌ＆Ｍ
21.2%

その他
2.0%

自動車
14.3%

ＦＰＤ
55.6%

△66.0%223656その他

合計

Ｌ＆Ｍ

半導体

ＦＰＤ

自動車

事業部門

42,546

4,570

2,627

24,574

10,116

2008/6

11,145

2,366

771

6,196

1,587

2009/6

△73.8%

△48.2%

△70.6%

△74.8%

△84.3%

対前年同期比

増減率

単位：百万円

Ⅰ 決算状況 事業部門別実績 連結受注残高

2008/6 2009/6

半導体
6.2%

その他
1.5%

Ｌ＆Ｍ
10.7%

ＦＰＤ
57.8%

自動車
23.8%

自動車関連生産設備は、北米、国内メーカーの受注減少により大幅減少（△自動車関連生産設備は、北米、国内メーカーの受注減少により大幅減少（△84.3%84.3%））

ＦＰＤ関連生産設備は、前期受注案件を第１四半期に売り上げ計上した結果、減少（△ＦＰＤ関連生産設備は、前期受注案件を第１四半期に売り上げ計上した結果、減少（△74.8%74.8%））

半導体関連生産設備は、市場の低迷が続き、減少（△半導体関連生産設備は、市場の低迷が続き、減少（△70.6%70.6%））

Ｌ＆Ｍ関連生産設備は、家電関連、タイヤ関連の受注減により減少（△Ｌ＆Ｍ関連生産設備は、家電関連、タイヤ関連の受注減により減少（△48.2%48.2%））

・・

・・

・・

・・

■受注高減少により、各事業部門とも減少。■受注高減少により、各事業部門とも減少。
※但し、当第一四半期より工事進行基準による売上を適用しているため、同基準による売上分を差し引いて算出。
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ⅡⅡ 20201010年３月期業績の見通し年３月期業績の見通し
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－415(1.1%)105(0.6%)310(1.7%)△2,945（△5.9%)当期純利益 （率）

－380(1.0%)200(1.1%)180(1.0%)△2,944（△5.9%)経常利益 （率）

－600(1.6%)300(1.7%)300(1.6%)△2,340 (△4.7%)営業利益 （率）

△5.2%3,7003,902 その他

+7.3%6,9006,429 Ｌ＆Ｍ関連

36,500

通期

半導体関連

ＦＰＤ関連

自動車関連

売上高 18,000

下期

2,500

17,000

6,400

18,500

上期

2010年3月期

△45.4%4,579

△18.5%20,856 

△54.1%13,943

△26.6%49,710

前期比

増減率

2009年3月期

実績

2010年３月期 業績予想

◆当期純利益の予想を修正しております。◆当期純利益の予想を修正しております。
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ⅣⅣ 参考資料参考資料

２０１０年３月期２０１０年３月期 第１四半期第１四半期 （（200200９年６月９年６月33０日）０日）
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Ⅳ 参考資料

306
143
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76
220202
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1 ,0 00

08/06期 09/06期 08/06期 09/06期 08/06期 09/06期

研究開発費 設備投資額 減価償却費

百万円

研究開発費・設備投資額・減価償却費
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Ⅳ 参考資料 事業部門別・地域別四半期推移（売上高）

2,029 2,514

6,615
1,647

6,877

7,128

7,778

1,527

458

990

2,504 1,011

1,495

2,261

1,164
953

774

865

3031,570

4,960 3,242
1,850

4,878

2,942

5,203

4,184

1,642

950

1,576

1,109

1,405
1,418

2,041

1,319

5,763

839

844

889

1,009

0
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20,000

2008/3 
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3Ｑ 4Ｑ 2009/3 
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2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 2010/3
1Ｑ

自動車 FPD 半導体 L&M その他

事業部門別四半期売上高の推移 地域別四半期売上高の推移
百万円 百万円

6,831

10,236

7,023

10,378

1,698

1,242

4,144

1,135

1,081

4,667

582

264
324

636

0

2,812

8,962
9,673

5,378

1,946
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Ⅳ 参考資料 事業部門別四半期推移（受注高・受注残高）

9,204

934 559 311

7,219

4,595

794 652

860

323 422

1,798 1,307

1,127
834

866

754 1,038

729
802

2,531
735

2,3413,155

7,255

10,878

2,566

1,154

1,154

1,803

1,740

1,459

1,052

2,931
3,675

2,530
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1,158

910
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自動車 FPD 半導体 L&M その他

事業部門別四半期受注高の推移 事業部門別四半期受注残高の推移
百万円 百万円

12,075
7,636

1,580 1,587

24,574

19,656

13,322

6,196

1,473

1,338

771

3,864

4,161

3,793

2,366

272

246

286

223

10,1169,155
9,21613,381

19,002

16,625 21,937
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1,962

1,610

4,570

4,752

5,963
3,058
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Ⅳ 参考資料 主要指標

17,23319,973 18,784 16,35019,33420,290

27.8%26.8%30.6%
24.1%

34.1% 32.3%
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本資料のお取扱い上のご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時

点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、

経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリ

スクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の

変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記

述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることが

あることをご承知おきください。


